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Features  

 

● 宽电压工作 

   --支持 1.5V 

 

● 低功耗 

   --工作电流<3uA 

 

● 内置 LCD 驱动 

 

● 内置上电复位和低电压检查  

 

● 内置温度补偿电路 

 

● 支持华氏度、摄氏度按键 

 

●温度量测范围：-50℃～70℃(-58℉～158℉) 

 

● 湿度测量范围 10%----99% 

 热敏电阻用：10K 1% 3435
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1. PAD 示意图 

 

芯片面积（不含划片槽）：X=958um, Y=860um，划片槽宽度：60um 
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2. PAD 坐标 

NO. NAME X(um) Y(um) NO. NAME X(um) Y(um) 

1 GND 465 88.5 15 SEG10 631 776 

2 PAD_CF 569 83 16 SEG9 537 776 

3 VDD 661 83 17 SEG8 443 776 

4 OSCI 753 83 18 SEG7 349 776 

5 OSCO 875 60 19 SEG6 255 776 

6 PAD_CAP1 875 152 20 SEG5 161 776 

7 PAD_CAP2 875 244 21 SEG4 67 776 

8 VPP 875 336 22 SEG3 82 644 

9 COM4 875 427 23 SEG2 82 553 

10 COM3 875 519 24 SEG1 82 459 

11 COM2 875 611 25 PAD_CX 86 365 

12 COM1 875 703 26 PAD_RR 86 268 

13 SEG12 875 795 27 PAD_RT 86 174 

14 SEG11 721 776 28 PAD_RH 86 80 
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3. PIN 描述 

 
  

Pin Name Type Description 

GND G 地线 

PAD_CF D floating--摄氏度、1--华氏度 

VDD P 电源 

OSCI A 外接电阻 R2 接入 PAD 

OSCO A 外接电阻 R2 接入 PAD 

PAD_CAP1 A 外接电容 C1 接入 PAD 

PAD_CAP2 A 外接电容 C1 接入 PAD 

VPP P 内置 LCD 驱动电源（floating） 

COM4 O LCD 字线接入 PAD 

COM3 O LCD 字线接入 PAD 

COM2 O LCD 字线接入 PAD 

COM1 O LCD 字线接入 PAD 

SEG12 O LCD 位线接入 PAD 

SEG11 O LCD 位线接入 PAD 

SEG10 O LCD 位线接入 PAD 

SEG9 O LCD 位线接入 PAD 

SEG8 O LCD 位线接入 PAD 

SEG7 O LCD 位线接入 PAD 

SEG6 O LCD 位线接入 PAD 

SEG5 O LCD 位线接入 PAD 

SEG4 O LCD 位线接入 PAD 

SEG3 O LCD 位线接入 PAD 

SEG2 O LCD 位线接入 PAD 

SEG1 O LCD 位线接入 PAD 

PAD_CX A 外接电容 C4 接入 PAD 

PAD_RR A 外接电阻 R1 接入 PAD 

PAD_RT A 热敏电阻 RT 接入 PAD 

PAD_RH A 湿敏电阻 RH 接入 PAD 
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4. 典型应用电路 

 
  

衬底接地



1/4 DUTY 1/2BIAS 

 

 
                                                 

                                                                                                      

     

 

  

 

 

5. LCD 逻辑图 

驱动条件、电源： 3V 

 

PIN SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 

COM1 
  

6D 2A 2F 1A 1F DP 5D 
 

4D 
 

COM2 7D 6C 6E 2B 2G 1B 1G 5C 5E 4C 4E 3BC 

COM3 7G 6B 6G 2C 2E 1C 1E 5B 5G 4B 4G 3G 

COM4 7A 6A 6F % 2D 
 

1D 5A 5F 4A 4F 
 

 

 
  



 

 
                                                                      

                                                                                                      

     

 

  

 

 

6. 显示效果图 
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7. 参考湿度阻抗表 
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